
 

 

 

चिप्स टू स्टाटट-अप (सी2एस) कार्टक्रम 
भारत के स्वदेशी चिप डिजाइन स्टाटट-अप्स को बढावा देना  

18 जनवरी, 2026  

मुख् र् बब िंद ु 
• 1 लाख से अचिक व्र्क्ततर्ों ने चिप डिज़ाइन प्रशिक्षण के शिए ऩाम़ाांकन ककय़ा है, जिनमें से अब तक िगभग 

67,000 प्रशशक्षित हो िुके हैं। 
• चिपइन सेंटर ने उद्योग भ़ागीद़ारों के सहयोग से 6 साझा वेफर रन और 265+ प्रशशिण सत्र आयोजित ककए हैं। 
•  सेमी-किं ितटर लेबोरेटरी (एससीएल) ने बडे पैम़ाने पर व् य़ावह़ाररक चिप डिज़ाइन को सक्षम बऩाय़ा है,जिनमें 46 

सिंस्थानों से 122 प्रस्तुततर्ािं प्राप् त हुईं। इनमें ववद्र्ाचथटर्ों द्वारा डिजाइन 56 चिप्स ि़ाशमि थे, जिन् हें सफित़ापूववक 
ननशमवत, पैक  और डिशिवर ककय़ा गय़ा। 

• प्रनतभ़ागी सांस्थ़ानों ने 75+ पेटेंट दाखखल ककए और उनके द्वारा 500+ आईपी कोर, एएसआईसी और एसओसी 
डिजाइन ववकशसत ककए ि़ा  रहे हैं। 

पररिर्  

भ़ारत अपने सेमीकां िक्टर इकोशसस्टम को आचथटक ववकास, तकनीकी िमता और राष्ट्रीर् लिीलेपन के रणनीनतक स्तांभ 
के रूप में मिबूत कर रह़ा है। उन्नत इिेक्रॉननक्स और एआई-सांि़ाशित अनुप्रयोगों की वैजववक म़ाांग में िग़ात़ार वृद्चि 
होने के क़ारण  20301 तक सेमीकां िक्टर उद्योग के िगभग 1 ट्ररशलर्न िॉलर तक पहुुँिने की सांभ़ावऩा है।1वतवम़ान 
में, वैजववक सेमीकां िक्टर क़ायवबि में सेमीकां िक्टर प्रनतभ़ा क़ा अभ़ाव है, जिसके पररण़ामस्वरूप 2032 तक 1 शमशलर्न 
अततररत त कुशल पेशेवरों की आववयकत़ा होगी। वविेष रूप से िक्षक्षत पहिों के म़ाध्यम से यह भ़ारत को वैजववक 
सेमीकां िक्टर इकोशसस्टम में महत् वपूणव  योगद़ानकत़ाव के रूप में स्थ़ावपत करत़ा है।2 

चिप डिजाइन को महत् वपूणट राष्ट्रीर् प्राथशमकता स् वीक़ार करते हुए, इिेक्रॉननक्स और सूिऩा प्रौद्योचगकी मांत्ऱािय 
(एमईआईटीवाई) ने भ़ारत के सेमीकां िक्टर डिज़ाइन पररदृवय को 
बदिने की ददि़ा में सकिय कदम उठ़ाए हैं।  ये पहि िगभग 400 
सिंगठनों तक फैिी हैं, जिनमें चिप्स टू स्ट़ाटव-अप (सी2एस) क़ायविम 
के अांतगवत 305 शैिखणक सिंस्थान और 

 
1 https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154968&ModuleId=3&reg=3&lang=2  
2 https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2025/07/semiconductor-strategy-report-2025.pdf 

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154968&ModuleId=3&reg=3&lang=2
https://ncvet.gov.in/wp-content/uploads/2025/07/semiconductor-strategy-report-2025.pdf


डिज़ाइन शिांक्ि इांसेंदटव (िीएिआई) योिऩा के अांतगवत 95 स्टाटटअप्स ि़ाशमि हैं। 

सेमीकां िक्टर चिप डिज़ाइन में देिव् य़ापी भ़ागीद़ारी सक्षम बऩाकर, सी2एस क़ायविम उन्नत डिज़ाइन क्षमत़ाओां तक पहुुँि 
को सववसुिभ बऩा रह़ा है। यह ववद्य़ाचथवयों, िोिकत़ावओां और उद्यशमयों को—सांस्थ़ान य़ा स्थ़ान की परव़ाह ककए बबऩा—
नवोन् मषेी  सेमीकां िक्टर सम़ाि़ान ववकशसत करने में समथव बऩात़ा है। स़ाथ ही, यह स्वदेिी नव़ाि़ार को तेि करत़ा है, 
और प्रौद्योचगकीय  आत्मननभवरत़ा और वैजववक प्रनतस्पि़ावत्मकत़ा की दृजटट के अनुरूप स् वदेिी नव़ाि़ार को गनत प्रद़ान 
करत़ा है।   

सिंक्षिप्त पररिर्: चिप्स टू स्टाटट-अप (सी2एस) कार्टक्रम  

सी2एस कार्टक्रम एक समग्र क्षमत़ा-ववक़ास पहि है, जिसे एमईआईटीव़ाई ने 2022 में िॉन्ि ककय़ा थ़ा। अगले पााँि 
वर्षों के शलए कुल 250 करोड़ रुपर्े के पररव् यय के स़ाथ यह भ़ारत भर के िैक्षणणक सांस्थ़ानों को कवर करत़ा है।  

सी2एस क़ायविम क़ा िक्ष्य स्ऩातक, स्ऩातकोत्तर और िॉक्टरेट स्तर पर उद्र्ोग में र्ोगदान देने के शलए तत् पर  85,000 
पेशेवर तैय़ार करऩा है। इनमें ि़ाशमि हैं:  

• चिप डिज़ाइन में उन्नत िोि में सांिग् न 200 पीएििी शोिकताट , 
• वीएिएसआई य़ा एम्बेिेि प्रण़ाशियों में वविेषज्ञत़ा ह़ाशसि कर रहे 7000 एम. टेक स्नातक,  
• कां प्यूटर, सांि़ार य़ा इिेक्रॉननक शसस्टम प्रोग्ऱामों से वीएिएसआई में वविेष प्रशिक्षण प्ऱाप्त 8800 एम. टेक 

स्नातक  
• वीएिएसआई -कें दित प़ाठ्यिम के म़ाध्यम से प्रशिक्षक्षत ककए गए 69,000 बी. टेक छात्र  

इसके अि़ाव़ा, म़ानव सांस़ािन ववक़ास से परे, सी2एस क़ायविम क़ा उद्देवय 25 स्ट़ाटवअप्स के इनक्यूबेिन को 
उत्पे्रररत करऩा और 10 प्रौद्योचगकी हस्त़ाांतरणों को सक्षम बऩाऩा है। यह क़ायविम स् माटट लैब सुवविाओिं तक 
पहुुँि प्रद़ान करने,1 लाख ववद्र्ाचथटर्ों को प्रशिक्षक्षत करने, 50 पेटेंट उत्पन्न करने और  कम से कम 2,000 
कें ट्रित शोि प्रकाशनों में सह़ायत़ा प्रद़ान करने क़ा प्रय़ास भी करत़ा है।3 

 
3 https://www.c2s.gov.in/pdf/Detailed%20Project%20Report%20on%20C2S%20programme.pdf (Page 40) 

https://www.c2s.gov.in/pdf/Detailed%20Project%20Report%20on%20C2S%20programme.pdf


सी2एस क़ायविम क़ा यह एकीकृत दृजटटकोण नव़ाि़ार में सह़ायत़ा देत़ा है, रोिग़ार योग्य क्षमत़ाओां को बढ़ात़ा है, और 
िैक्षणणक सांस्थ़ानों को भ़ारत के सेमीकां िक्टर मूल्य श्ृांखि़ा में अचिक सकिय भूशमक़ा ननभ़ाने में सक्षम बऩात़ा है। यह 
क़ायविम सेमीकां िक्टर क्षेत्र में आत्मननभवरत़ा, नव़ाि़ार और वैजववक प्रनतस्पि़ावत् मकत़ा के शिए एक मिबूत आि़ार प्रस्तुत 
करत़ा है। 

कार्टक्रम का दृक्ष्ट्टकोण और कार्ाटन्वर्न  

सी2एस क़ायविम एक व्य़ापक दृजटटकोण अपऩात़ा है, िो ववद्य़ाचथवयों को चिप डिजाइन, तनमाटण और परीिण में 
व् र्ावहाररक  अनुभव प्रद़ान करत़ा है। यह उद्योग भ़ागीद़ारों के सहयोग से ननयशमत प्रशिक्षण सत्र, मेंटरशिप, और 
व्य़ावह़ाररक सह़ायत़ा के म़ाध्यम से प्ऱाप्त ककय़ा ि़ात़ा है।  ववद्य़ाचथवयों को उन्नत चिप डिजाइन टूल्स, तनमाटण सुवविाओिं 
और परीिण सिंसािनों तक पहुुँि प्ऱाप्त होती है, जिनमें अत्य़ािुननक ईिीए सॉफ़्टवेयर और सेमीकां िक्टर फ़ाउांड्रीज ि़ाशमि 
हैं। इससे वे अपनी खुद की चिप्स डिज़ाइन, ननशमवत और परीक्षण करने सक्षम होते हैं। इन अवसरों में सी2एस क़ायविम 
के तहत अनुसिंिान एविं ववकास पररर्ोजनाओिं को ि़ागू करऩा भी ि़ाशमि है, त़ाकक एक्प्लकेशन स्पेशसफफक इिंटीग्रेटेि 
सफकट ट्स (एएसआईसी), शसस्टम-ऑन-चिप (एसओसी), और बौद्चिक सिंपदा (आईपी) कोर डिजाइन के क़ायविीि प्रोटोट़ाइप 
ववकशसत ककए ि़ा सकें । यह व् यवजस्थत अनुभव िैक्षणणक सीख को व्य़ावह़ाररक सेमीकां िक्टर डिज़ाइन और ववक़ास 
क़ायवप्रण़ािी के स़ाथ िोडत़ा है।  

 
 

समन्वर्क 
सिंगठन  

ववचि कार्ट िते्र 

100+ प्रततभागी 
शैिखणक 
सिंस्थान  
(पररर्ोजना 
तनचि, ईिीए 
टूल्स और 
प्रशशिण के 
लाभाथी) 

• डिज़ाइन और ननम़ावण के शिए 
अनुसांि़ान एवां ववक़ास पररयोिऩाओां 
क़ा क़ाय़ावन्वयन (2–5 वषव)  

• प़ाठ्यिम के अांतगवत प्रशिक्षण, 
अल् प़ावचि प़ाठ्यिम, प्रयोगि़ाि़ाएुँ 
और छ़ात्रों की  पररयोिऩाएुँ 
(ननकटवती सांस्थ़ानों सदहत) 

अनुसांि़ान एवां ववक़ास 
पररयोिऩाओां के म़ाध्यम से चिप 
डिज़ाइन, ननम़ावण और परीक्षण क़ा 
प्ऱारांभ से अांत तक अनुभव 

200+ अन्र् सिंगठन (ईिीए टूल्स 
और प्रशशिण के लाभाथी)  

प़ाठ्यिम के अांतगवत प्रशिक्षण, अल् प़ावचि 
प़ाठ्यिम, प्रयोगि़ाि़ाएुँ और छ़ात्रों की 
पररयोिऩाएुँ  

उन्नत ईिीए टूल्स क़ा उपयोग 
करके स़ाम़ान्य चिप डिज़ाइन 
प्रकिय़ाएुँ  

चिपइन सेंटर, सी-िैक बैंगलोर 
(300+ सिंस्थानों को सेवाएाँ प्रदान 
करता है)  

उद्योग भ़ागीद़ारों के स़ाथ ननयशमत 
प्रशिक्षण सत्र। सुववि़ाओां में ि़ाशमि हैं:  

उन्नत टूल्स क़ा उपयोग करते हुए  
ववशिटट डिज़ाइन क्षेत्र  

ईिीए टूल्स शसनोजप्सस, कैिेंस, 
आईबीएम, सीमेंस, ईिीए, 
एजन्सस, कीस़ाइट 

 



र्ह एकीकृत दृक्ष्ट्टकोण सुतनक्चित करता है कक ववद्र्ाथी और सिंस्थान पेटेंट, प्रौद्योचगकी हस्त़ाांतरण और स्ट़ाटवअप 
इनक्यूबेिन के म़ाध्यम से नवािार को बढावा देते हुए क़ायविीि चिप डिज़ाइन, शसस्टम-िेवि चिप्स और पुन: उपयोग 
योग्य डिज़ाइन ब्िॉक्स ववकशसत कर सकें ।  

 

चिपइन सेंटर: सी2एस कार्टक्रम के तहत चिप डिजाइन और तनमाटण में सहार्ता को सिम बनाना   

सी-िैक बैंगिोर में जस्थत चिपइन सेंटर भ़ारत की सबसे बडी सुववि़ाओां में से एक है, िो देि भर के िैक्षणणक सांस्थ़ानों 
और स्ट़ाटवअप्स को स़ाझ़ा सेमीकां िक्टर डिज़ाइन अवसांरिऩा प्रद़ान करत़ा है। यह पूणव डिज़ाइन िि को कवर करने व़ािे 
उन्नत चिप डिज़ाइन टूल्स, कां प्यूट और ह़ािववेयर अवसांरिऩा, बौद्चिक सांपद़ा (आईपी) कोर, और तकनीकी मेंटरशिप 
तक पहुुँि प्रद़ान करत़ा है। यह कें दित समथवन भ़ारत की घरेिू सेमीकां िक्टर डिज़ाइन क्षमत़ा मिबूती प्रद़ान करते हुए 
सांस्थ़ानों को चिप डिज़ाइन और ननम़ावण गनतववचियों को अांि़ाम देने में सक्षम बऩात़ा है।  

टेक्नोिॉिीि, शसिव़ाको, 
एएमिी, रेनेस़ास 
 

फाउिंड्री तक पहुाँि एससीएि,आईएमईसी,म्यूज 
सेमीकां िक्टसव 

चिप डिज़ाइन प्रकिय़ा चिपइन सेंटर,  
एनआईईएिआईटी  

स् माटट लैब,  एनआईईएलआईटी 
कालीकट (अखखल भारतीर् 
सिंस्थानों के शलए)  

चिजन्हत अल् प़ावचि और प्रम़ाण पत्र 
प़ाठ्यिम  

कें दित ह़ािववेयर सांस़ािनों क़ा 
उपयोग करके स़ाम़ान्य चिप 
डिज़ाइन प्रकिय़ाएुँ  



सी2एस कार्टक्रम के तहत चिपइन सेंटर की भूशमका  

डिजाइन सिंग्रह और तनमाटण: चिपइन सेंटर सी2एस क़ायविम के सांस्थ़ानों के ववद्य़ाचथवयों द्व़ाऱा बऩाए गए चिप डिज़ाइनों 
को एकत्र करत़ा है। हर तीन महीने में, इन डिज़ाइनों को समूहबद्ि ककय़ा ि़ात़ा है और सेमीकां िक्टर िैब (एससीएि), 
मोह़ािी को 180 एनएम प्रौद्र्ोचगकी क़ा उपयोग करके ननम़ावण के शिए भेि़ा ि़ात़ा है। 

डिजाइन सत्र्ापन: चिपइन सेंटर यह सुननजवित करत़ा है कक डिज़ाइन ननम़ावण सांबांिी आववयकत़ाओां को पूऱा करते हों 
और यह ववद्य़ाचथवयों के स़ाथ शमिकर फीिबैक और सांिोिनों के म़ाध्यम से उनमें सुि़ार ि़ात़ा है। एक ब़ार अनुमोददत 
होने के ब़ाद, डिज़ाइनों को सेंटर द्व़ाऱा एक स़ाझ़ा वेफर पर सांयोजित ककय़ा ि़ात़ा है। यह स़ाझ़ा वेफर एससीएि मोह़ािी 
को भेि़ा ि़ात़ा है। एससीएल मोहाली चिप् स को तनशमटत करता है, पैक करता है और ववद्र्ाचथटर्ों तक पहुाँिाता है।  

• तकनीकी सहार्ता: चिपइन सेंटर प्रनतभ़ागी सांस्थ़ानों के ववद्य़ाचथवयों को कें दित तकनीकी सह़ायत़ा प्रद़ान करत़ा है। 
वपछिे कुछ वषों में, चिपइन सेंटर द्व़ाऱा सहार्ता के 4,855 अनुरोिों को पूरा फकर्ा गर्ा है।  

सी2एस कार्टक्रम के प्रमखु पररणाम  

चिप्स टू स्ट़ाटव-अप (सी2एस) क़ायविम ने क्षमत़ा ननम़ावण, बुननय़ादी ढ़ाुँिे तक पहुुँि, और हैंड्स-ऑन चिप डिज़ाइन सक्षम 
बऩाने  में ि़ाुँि करने योग् य पररण़ाम प्रद़ान ककए हैं।ऱाटरीय तकनीकी सुववि़ाओां और ननम़ावण सह़ायत़ा के सांयोिन से, 
इस क़ायविम ने िैक्षणणक सांस्थ़ानों और स्ट़ाटवअप्स से बडे पैम़ाने पर भ़ागीद़ारी को सक्षम बऩाय़ा है। 

• 300 शैिखणक सिंस्थानों और 95 स्टाटटअप्स सदहत 400 सिंगठनों से िगभग 1 लाख व् र्क्ततर्ों ने साझा राष्ट्रीर् 
ईिीए अवसिंरिना क़ा उपयोग ककय़ा, जिसके पररण़ामस् वरूप 175 लाख घिंटे से अचिक का टूल उपर्ोग हुआ। 

• सेमी-कां िक्टर िेबोरेटरी (एससीएि), मोह़ािी में बीते वषों में चिपइन सेंटर ने 6 साझा वेफर रन आयोजित ककए, 
जिससे 46 सिंस्थानों से 122 चिप डिजाइन प्रस्तुततर्ााँ सांभव हुईं। 

• ववद्र्ाचथटर्ों द्वारा डिजाइन की गई कुल 56 चिप्स को सफित़ापूववक तनशमटत, पैक और डिशलवर फकर्ा गर्ा। 
• प्रमुख चिप डिजाइन िेत्रों में ववद्र्ाचथटर्ों, शोिकताटओिं और इिंजीतनर्रों के शलए 265+ उद्र्ोग-नेततृ्व वाले 

प्रशशिण सत्र  आयोजित ककए गए। 
• प्रततभागी सिंस्थानों ने चिप डिजाइन और सेमीकां िक्टर ननम़ावण प्रकिय़ाओां में 75+ पेटेंट  द़ायर ककए हैं। 
• सांस्थ़ान रक्ष़ा, दरूसांि़ार, ऑटोमोदटव, उपभोक् त़ा इिेक्रॉननक्स और औद्योचगक अनुप्रयोगों में उपयोग के शिए 

500+ आईपी कोर, एक्प्लकेशन स्पेशसफफक इिंटीग्रेटेि सफकट ट्स (एएसआईसी) और शसस्टम-ऑन-चिप (एसओसी) 
डिजाइन ववकशसत कर रहे हैं। 

• प्रनतभ़ागी सांस्थ़ानों को हैंड्स-ऑन िननिंग, डिज़ाइन सत्य़ापन और प्रोटोट़ाइप गनतववचियों  में सह़ायत़ा करने के 
शिए कें िीकृत और ववतररत फील्ि प्रोग्रामेबल गेट ऐरे (एफपीजीए) बोर्डटस प्रद़ान ककए गए । 

• परम उत् कर्षट सुपरकिं प्र्ूटर के म़ाध्यम से उच्ि-प्रदिवन कां प्यूदटांग तक पहुुँि प्रद़ान की गई। 

सी2एस कार्टक्रम हेतु सहार्क सिंस्थागत ढााँिा 

चिप्स टू स्ट़ाटव-अप (सी2एस) क़ायविम के तहत भ़ारत के चिप डिज़ाइन इकोशसस्टम को एक समजन्वत सांस्थ़ागत ढ़ाुँिे 
के म़ाध्यम से मिबूत ककय़ा ि़ा रह़ा है, िो तकनीकी अवसांरिऩा समथवन और बडे पैम़ाने पर क्षमत़ा ननम़ावण को 
िोडत़ा है। सी-िैक और चिपइन  सेंटर िैसे प्रमुख क़ायविम और सांस्थ़ान चिप डिज़ाइन शिक्ष़ा और नव़ाि़ार के शिए 
प्ऱारांभ से अांत तक सह़ायत़ा प्रद़ान करते हैं। अनुसांि़ान एवां ववक़ास सांस्थ़ानों और उद्योग भ़ागीद़ारों को एकीकृत करके, 



सी2एस क़ा सांस्थ़ागत ढ़ाुँि़ा स्वदेिी चिप डिज़ाइन में सह़ायत़ा करत़ा है तथ़ा आत्मननभवर और वैजववक रूप से 
प्रनतस्पिी सेमीकां िक्टर डिज़ाइन इकोशसस्टम के भ़ारत के उद्देवय को आगे बढ़ात़ा है। 

इलेतरॉतनतस और सूिना प्रौद्र्ोचगकी मिंत्रालर् (एमईआईटीवाई) 

एमईआईटीव़ाई ऱाटरीय सेमीकां िक्टर पहिों क़ा नेतृत्व करत़ा है, नीनतगत ददि़ा-ननदेि प्रद़ान करत़ा है, और चिप्स टू 
स्ट़ाटव-अप (सी2एस) िैसे क़ायविमों को सांि़ाशित करत़ा है। यह भ़ारत के चिप डिज़ाइन और ववननम़ावण इकोशसस्टम को 
मिबूत करने के शिए सांस्थ़ागत और उद्योग स़ाझेद़ाररयों क़ा समन्वय भी करत़ा है। एमईआईटीव़ाई सी2एस के शिए 
समग्र नीनतगत ददि़ाननदेि, ववत्तीय सह़ायत़ा और क़ायविम पयववेक्षण प्रद़ान करत़ा है। इसक़ा उद्देवय भ़ारत के घरेिू 
सेमीकां िक्टर डिज़ाइन उद्योग में मौिूद  कमजोररयों में कमी ि़ाऩा है। यह भ़ारतीय कां पननयों को सेमीकां िक्टर मूल्य 
श्ृांखि़ा में ऊपर बढने में मदद करने क़ा प्रय़ास करत़ा है। 

प्रगत सिंगणक ववकास कें ि (सी-िैक) 
सी-िैक ने बैंगिोर में चिपइन सेंटर स् थ़ावपत ककय़ा है और वह इसे सांि़ाशित भी करत़ा है। यह सेंटर चिप डिज़ाइन को 
सक्षम बऩाने के ऱाटरीय कें ि के रूप में क़ायव करत़ा है। यह सेंटर व़ाणणजययक ईिीए टूल्स,उच्ि-प्रदिवन कां प्यूदटांग सांस़ािनों, 
आईपी ि़ाइबे्ररीज और तकनीकी म़ागवदिवन तक स़ाझ़ा पहुुँि प्रद़ान करत़ा है। है। यह डिज़ाइन ऑनबोडििंग, सत्य़ापन और 
ननम़ावण के शिए डिज़ाइन के समेकन क़ा भी प्रबांचित करत़ा है। 

सेमी-किं ितटर लेबोरेटरी (एससीएल), मोहाली  
चिप्स टू स्ट़ाटव-अप (सी2एस) क़ायविम के अांतगवत, एससीएि प्रनतभ़ागी िैक्षणणक सांस्थ़ानों के ववद्य़ाचथवयों और िोिकत़ावओां 
द्व़ाऱा ववकशसत चिप डिज़ाइनों के ननम़ावण को स़ाझ़ा वेफर रन के म़ाध्यम से सक्षम करत़ा है। एससीएि स्थ़ावपत प्रकिय़ा 
तकनीकों क़ा उपयोग करके ननम़ावण करत़ा है और अनुमोददत डिज़ाइनों के शिए पैकेजिांग सह़ायत़ा प्रद़ान करत़ा है।ननशमवत 
चिप्स सांस्थ़ानों को व़ापस भेिे ि़ाते हैं, जिससे ववद्य़ाथी शसशिकॉन पर डिज़ाइन को सत्य़ावपत कर सकते हैं और पोस्ट-
फैबब्रकेिन परीक्षण और मूल्य़ाांकन क़ा व्य़ावह़ाररक अनुभव प्ऱाप्त कर सकते हैं। 
ये समजन्वत सांस्थ़ागत ढ़ाुँिे ऱाटरीय चिप डिज़ाइन अवसांरिऩा तक सम़ान पहुुँि सुननजवित करते हैं, अक़ादशमक–उद्योग 
सहयोग को मिबूत करते हैं, और उद्योग में उपयोग के शिए तत् पर चिप डिज़ाइनरों की िग़ात़ार आपूनतव तैय़ार करते 
हैं। यह स्वदेिी चिप डिज़ाइन क्षमत़ा को बढ़ाव़ा देने और भ़ारत को वैजववक सेमीकां िक्टर इकोशसस्टम में एक ववववसनीय 
भ़ागीद़ार के रूप में स्थ़ावपत करने में महत्वपूणव भूशमक़ा ननभ़ात़ा है। 

तनष्ट् कर्षट  

सेमीकां िक्टसव नव़ाि़ार, आचथवक ववक़ास और ऱाटरीय सुरक्ष़ा के रणनीनतक आि़ार के रूप में उभरे हैं। सेमीकां िक्टर डिज़ाइन 
और प्रनतभ़ा ववक़ास में नेततृ्व वैजववक तकनीकी प्रनतस्पि़ावत् मकत़ा में ददन-प्रनतददन बेहद महत् वपूणव होत़ा ि़ा रह़ा है।इसे 
स् वीक़ार करते हुए, भ़ारत अपने िैक्षणणक और नव़ाि़ार इकोशसस्टम को भववटय की सेमीकां िक्टर तकनीकों के ननम़ावण 
में ननण़ावयक भूशमक़ा ननभ़ाने के शिए तैय़ार कर रह़ा है । 

चिप्स टू स्ट़ाटव-अप (सी2एस) क़ायविम मिबूत और आत्मननभवर सेमीकां िक्टर इकोशसस्टम बऩाने की भ़ारत की प्रनतबद्ित़ा 
को दि़ावत़ा है। बडे पैम़ाने पर कौिि ववक़ास, व् यवह़ाररक डिज़ाइन अनुभव, और ऱाटरीय अवसांरिऩा तक पहुुँि सक्षम 
करके, यह क़ायविम ववद्य़ाचथवयों, िोिकत़ावओां, स्ट़ाटवअप्स और उद्यशमयों को स्वदेिी चिप डिज़ाइन और नव़ाि़ार में 



योगद़ान देने में सक्षम बऩा रह़ा है। ये प्रय़ास भ़ारत के प्रनतभ़ा आि़ार को मिबूत कर रहे हैं, तकनीकी आत्मननभवरत़ा 
में सह़ायत़ा दे रहे हैं, और वैजववक रूप से प्रनतस्पिी सेमीकां िक्टर डिज़ाइन और ववक़ास कें ि बनने की ददि़ा में देि की 
य़ात्ऱा को आगे बढ़ा रहे हैं। 
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